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■製品仕様

■製品概要

本製品は、5G NSAおよびLTE機能をサポートするM.2 Type通信モジュールで、

厚さ2.3mm、サイズ30mm×52mmの製品です。

SDX62チップセットをベースし、DL最大3.67（LTE：1.6、NR：2.07）Gbps、

UL最大0.52（LTE：0.07、NR：0.45）Gbpsで、 5G NR FR1帯域に対応

しています。

また、USB2.0またはUSB3.1-Gen2、PCIe Gen3、Dual USIMなどを含む多

様なインターフェースに対応しています。

AMM7101

メーカー名 AM Co.,Ltd.

チップセットベンダー/モデル Qualcomm/SDX62

5G

SA ☓

NSA 〇

周波数 n1/n3/n28/n77

4G
カテゴリ Cat.11

周波数 B1/B3/B8/B28/B41/B42

通信機能

SMS 〇

データ 〇

音声(VoLTE) ☓

国際ローミング ☓

測位システム
StandAlone ☓

A-GPS ☓

動作温度 -30～+75℃

フォームファクタ M.2

サイズ(W×H×D) 30mm×52mm×2.3mm

重量 8.8g

■お問い合わせ先
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